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Molex SlimStack 0.40毫米端子间距卧式板对板连接器，最适合用于数
码相机等紧凑封装型产品。该连接器采用了能够提高成本效益的新型设计。
与市场上同类产品相比，该连接器外形最纤薄，端子间距最短。

特色优势

外壳锁结构

实现牢固对配和高可靠性连接

定位用凸起结构（固定脚）

防止滑脱和错位

对配行程长，因此连接可靠

确保产品电气性能

应用场合 

消费类产品

便携式设备、耳机

POS机

安保摄像头

工业

F工厂自动化、PLC（可编程控制器）

汽车

车载摄像头

ADAS（自动数据采集系统）电路 便携式设备/耳机 工厂自动化、PLC（可编程控制器） 汽车
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www.molex.com/link/slimstack.html
www.chinese.molex.com/link/slimstack.html
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订购号 对配后高度 
（毫米）

对配后宽度
（毫米）

路数
插座 插头

54552 503376 3.2 / 4.75 3.7 30、34、40、50路

订购信息

xx: 路数
*¹ 请参考尺寸部分
*² 30至40 路: 带有固定脚。 50 路: 不带固定脚，不带外壳锁。

参考信息

包装：压模载带

设计计量单位：毫米

是否符合RoHS标准：是

是否无卤：如需无卤产品，请联系 Molex

机械参数

可插拔次数（最小值）：30 次

电气参数

电压（最大值）：30伏

电流（最大值）：每路 0.3安

接触电阻（最大值）：60 毫欧

绝缘耐压：250伏交流

绝缘电阻（最小值）：100 兆欧

物理参数

外壳：LCP，UL94V-0： 

 （54552 棕色；503376 黑色）

接点：磷青铜

电镀：

   接触部位 – 镀金

   焊尾部位 – 镀金 (503376)

      镀锡(54552)

   底层电镀 – 镀镍

工作温度：-40 至 +105摄氏度

规格

尺寸
欲了解更详细尺寸，请参阅图纸
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